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LV5609LP 
 
 
 
 
 
Overview 

The LV5609LP is vertical clock driver for CCD. 
 

Functions 
• Ternary output ×2ch 
• Binary output ×2ch 
• SHT output ×1ch 
• Output ON resistance : 30Ω typ 

 

Specifications 
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C, VSS = VM = 0V 

Parameter Symbol Conditions Ratings Unit 

VDD max  6 V 

VH max  20 V 

VL max  -10 V 

Maximum supply voltage 

VH-VL max  24 V 

Allowable power dissipation Pd max with specified substrate * 0.8 W 

Operating temperature Topr  -20 to +80 °C 

Storage temperature Tstg  -40 to +125 °C 

* : Specified substrate : 40×50×0.8mm3, glass epoxy four-layer (2S2P) board 
 
 
 
 
Allowable Operating Ratings at Ta = 25°C, VSS = VM = 0V 

Ratings 
Parameter Symbol Conditions 

min typ max 
Unit 

VDD  2.0 3.3 5.5 V 

VH  15 17 V 

VL  -8.5 -7.5 -4 V 

Supply voltage 

VH-VL   23.5 V 

CMOS input High voltage VINH  0.8VDD  VDD V 

CMOS input Low voltage VINL  -0.1  0.4 V 

 

Bi-CMOS LSI 

Vertical Clock Driver for CCD 

Ordering number : ENA0692 

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating
Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.
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Electrical Characteristics at Ta = 25°C, VDD = 3.3V, VSS = 0V, VH = 15V, VL = -7.5V, VM = 0V, 
 Unless otherwise specified  

Ratings 
Parameter Symbol Conditions 

min typ max 
Unit 

IDD VDD pin  1 μA 

IH VH pin  10 μA 

Static current drain 

IL VL pin  1 μA 

IDD VDD pin  See *1 and *2.  1 mA 

IH VH pin  See *1 and *2. 2.4 4.5 mA 

Dynamic current drain 

IL VL pin  See *1 and *2. 3 5 mA 

RL IO = +10mA 20 30 Ω 

RM IO = ±10mA 30 45 Ω 

RH IO = -10mA 30 40 Ω 

Output ON resistance 

RSHT IO = -10mA 30 40 Ω 

TPLM No load  200 ns 

TPMH No load  200 ns 

TPLH No load  200 ns 

TPML No load  200 ns 

TPHM No load  200 ns 

Propagation delay time 

TPHL No load  200 ns 

VL → VM  V1, V3  See *1.  800 ns TTLM 

VL → VM  V2, V4  See *1.  800 ns 

TTMH VM → VL  V1, V3  See *1.  800 ns 

Rise time 

TTLH VL → VH  SHT  See *1.  200 ns 

VM → VL  V1, V3  See *1.  800 ns TTML 

VM → VL  V2, V4  See *1.  800 ns 

TTHM VH → VM  V1, V3  See *1.  800 ns 

Fall time 

TTHL VH → VL  SHT  See *1.  200 ns 

*1 : Refer to the CCD equivalent load shown below.  
*2 : Refer to the timing waveform on Page 7. 
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Package Dimensions 
unit : mm (typ) 
3322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDE VIEW

SIDE VIEW
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Specified circuit board : 40×50×0.8mm3, glass epoxy
 four-layer (2S2P) board

With specified substrate 
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Pin Assignment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pin Function 
Pin No. Name Mode 

1 VL Lo power for output (-7.5V system) 

2 SHT Level shift output (binary VH, VL) 

3 V4 Level shift output (binary VM, VL) 

4 V3 Level shift output (ternary VH, VM, VL) 

5 V2 Level shift output (binary VM, VL) 

6 V1 Level shift output (ternary VH, VM, VL) 

7 VM GND for output 

8 NC  

9 VH Hi power supply for output (15V system) 

10 NC  

11 NC  

12 XV1 V1 transfer pulse input 

13 XSG1 V1 read pulse input 

14 XV2 V2 transfer pulse input 

15 XV3 V3 transfer pulse input 

16 XSG3 V3 read pulse input 

17 XV4 V4 transfer pulse input 

18 XSHT SHT pulse input 

19 NC  

20 VDD Power supply for input buffer (3.3V system) 

21 VSS GND for input buffer 

22 NC  

23 NC  

24 NC  
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Block Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logical Function Table 
Input Output 

XV1 
XV3 

XSG1 
XSG3 

XV2 
XV4 

XSHT 
V1 
V3 

V2 
V4 

SHT 

L L X X VH X X 

L H X X VM X X 

H L X X VL X X 

H H X X VL X X 

X X L X X VM X 

X X H X X VL X 

X X X L X X VH 

X X X H X X VL 
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Timing Chart 
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CCD Equivalent Load Measurement Timing Waveform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlarged View of overlapped portion 
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warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the
application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental
damages. “Typical” parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual
performance may vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical
experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. SCILLC products are not designed, intended, or authorized for use
as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in
which the failure of the SCILLC product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use SCILLC products for
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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